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广联达科技股份有限公司 

关于投资建设西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地的公告 

 

 

 

为打造异地研发中心，满足业务发展需要，广联达科技股份有限公司（以下简称“公

司”）拟以全资子公司广联达西安科技有限公司（以下简称“西安子公司”）作为实施主体，

投资不超过人民币 7.5亿元建设西安数字建筑产品研发及产业化基地（以下简称“建设项

目”、“该项目”或“项目”）。公司及西安子公司将以自筹资金支付建设项目所涉款项。 

该项目已经公司第四届董事会第十八次会议于 2019年 4月 25日审议通过，无需提交

股东大会批准。 

 

一、建设项目概述 

建设项目位于西安市经济技术开发区北三环南明光路西，计划建筑面积约 6.6万平方

米，包括地下 3层及地上 12层。建设项目定位于一座“绿色、智能、健康、舒适”的数字

建筑，将积极贯彻公司数字建筑技术及理念，建成后将作为公司建筑产业互联网的智慧建

筑产品与大数据生产基地示范项目，主要用于研发、生产、培训及展示等用途，未来可满

足约 3,000人的办公需要。 

建设项目所在的西安经济技术开发区是国家级开发区，交通条件优越，已形成以机械

电子、轻工产品、生物医药、新材料为支柱产业和以高新技术产品为主导的工业体系，配

套设施完善，可满足公司西安研发中心建设需求。 

 

二、建设项目基本情况 

1、项目内容：西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地 



2、项目实施主体：公司全资子公司广联达西安科技有限公司 

3、项目实施地点：西安经济技术开发区 

4、项目计划用地面积：约 20亩，2017 年已购置，资金不列入本次投资概算 

5、项目建设计划：计划于 2019年 5 月开工，项目周期预计不超过 3年 

6、项目投资概算：不超过人民币 7.5 亿元 

项目建设内容及投资概算初步如下（可能根据建设进程、实际投入和业务需要等情况

进一步调整）： 

分项主要内容 概算金额（万元） 

工程费用 

前期费 5,570 

主体建筑工程 22,907 

主体安装工程 14,438 

主体装修工程 14,877 

社区管网工程 1,315 

园林环境工程 2,093 

工程建设其他费用 配套设施、间接开发费及不可预见费等 5,042 

小计 66,242 

预计资金成本 8,758 

小计 8,758 

合计 75,000 

7、工程相关费用年度投入计划（可能与实际投入存在偏差，届时以实际投入数据为准）： 

年度 计划投入金额（万元） 备注 

2019 年 8,408  

2020 年 26,658  

2021 年 25,888  

2022 年 3,799  

2023 年 1,489 项目保修款 

合计 66,242  

8、项目资金筹集方式 

公司及西安子公司将积极利用各种融资渠道自筹资金，以保证建设项目顺利进行。 

 

三、项目投资对公司的影响 



西安广联达数字建筑产品研发及产业化基地将作为公司数字建筑技术及理念实践应用

基地，充分实践现有数字施工产品，为公司新产品研发提供试验场，力争成为数字建筑理

念的示范项目；该项目将秉承“节能减排、低碳环保”的设计理念，充分发挥“高品质、

低碳绿色、全方位服务”的产业示范效应。 

同时，该项目有利于加快公司西安研发中心建设，充分利用所在区域智力人才资源优

势，吸引高素质人才，降低公司研发成本。 

 

四、项目投资的风险 

建设项目是从公司战略布局及可持续发展出发做出的慎重决策，项目实施过程存在一

定的市场风险、价格风险和工程管理风险。公司将充分利用自身在数字施工、项目管理方

面的经验及信息化手段，对项目实施进行有效的管控。 

 

 

特此公告 

 

 

广联达科技股份有限公司 

                                                      董 事 会 

二〇一九年四月二十五日 


